
2018第九届中国移动支付年会暨金
融科技创新峰会

尊敬的  先生/女士，您好！

2018第九届中国移动支付年会暨金融科技创新峰会将于2018年01月在北京召开。

会议内容

关于中国移动支付年会：

2018第9届中国移动支付年会（THE 9th CHINA MOBILE PAYMENT CONFERENCE）作为国内知名移动支付产业
交流展示平台，移动支付产业系列活动，自09年起已成功举办十六届，见证和推动了我国移动支付产业的发展壮
大。

本届年会将邀请移动支付产业链上下游及金融科技、跨境电商、新零售等行业应用单位的新朋老友再聚一堂，围绕
跨境支付与移动支付国际合作、金融科技引领下的移动支付创新、生物识别与非现金场景拓展与技术革新、移动支
付全面普及下的欺诈预测与安全升级、移动时代的身份认证管理等热点话题，展开深入交流和探讨，为中国移动支
付产业健康发展提供智力支撑，集聚产业资源，深化合作，助力中国移动支付“走出去”。

 

组织机构

主办单位：人民邮电出版社

支持单位：中国银联 中国电信 中国移动 中国联通

协办单位：通信世界网

承办单位：信通创展

 

合作收益：

       全力推进企业与主管部委、银行、运营商、客户间高层交流与合作；

    提升公司品牌形象，增加品牌认知度；

    增加公司及业务曝光率；

    同行业之间交流机会，可以和全国同行业之间建立广泛商业资源关系，提高自身的竞争优势；

    满足企业战略性产品、业务、应用、项目合作对接；























会议嘉宾











会议门票

VIP参会：2800元

1.     会场前排VIP专属席位就坐、摆放桌牌；

2.     全部会议参加资格；

3.     会议演讲资料和文字速记；

4.     会后参会出席嘉宾数据统计；

5.     会议期间高档自助午餐；

普通嘉宾：1500元

1.     全部会议参加资格；

2.     会议演讲资料和文字速记；



            3.     会议期间高档自助午餐；

活动家 

成都云数海量智能科技有限公司 

2017年12月19日


